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Descripción:
La Funda de silicona para hotend esta diseñada para cubrir el bloque calefactor de
impresoras 3D compatibilidad H2D. Está especialmente formulada para mejorar la
estabilidad térmica del hotend, minimizar la pérdida de temperatura durante la extrusión y
proteger contra adherencias de material derretido.

Contenido:

Especificaciones:

● Compatibilidad: H2D/H2S.
● Materiales: Silicona.
● Color: Negro.
● Peso: 0.023 kg.
● Dimensiones: 60*60*30 mm.

FAH022

FUNDA DE SILICONA PARA HOTEND
COMPATIBLE CON H2D

ProductoCantidad
3 Funda de silicona para hotend

https://agelectronica.com/detalle?busca=BAMBULAB-H2D-COMBO1
https://agelectronica.com/detalle?busca=BAMBULAB-H2S-COMBO

